
小型電子部品専用気密検査装置

MSX-0101 series

Leak Tester for Hermetical Product

Bombing Gross Fine Leak Test System

■ デバイス開発時の試験
■ 量産ライン投入前の事前実験
■ 多品種少量生産
■ 抜き取り検査
■ 不良品のデータ分析

ヘリウム充填、グロスリークテスト、ファインリークテストを
1台のシステムに完全装備

充填時間、放置時間を管理しながらグロス、ファインリーク量を
数値化

小型電子部品のリーク検査は、一般的に
グロスリークテスト（大漏れ）とファインリーク
テスト（小漏れ）の 2 種類の検査が併用され
ます。これは大漏れから小漏れの全漏れ
領域を計測するからです。
本機では、グロスリークテスト、ファイン
リークテストを 1台で対応できます。

最小で1210まで可能！
MEMS、SMD等の電子部品の漏れ検査に最適！
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（等価標準リーク量）

ファイン
（ヘリウムリーク量）

リーク検出範囲（Pa・m3/s）

ボンビング条件（圧力、内容積、時間の選定）
と、グロスリーク条件（圧力、漏れ量の計測）
を適切に設定することにより、高い精度の
ファインリーク測定が可能となります。

※ PCは付属していません※ PCは付属していません

※ 条件により可検リーク量は変化します。



■測定の手順
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仕様は改良のため通知なく変更される場合があります。

フクダのMSXシリーズは、大漏れから小漏れの全領域での漏れ検査を可能にしました。

■ヘリウムガスの充填
❶ ボンビングチャンバにワークを挿入
❷ ボンビングスタートボタンにてボンビング開始
❸ ボンビングが終わったら、ワークを取り出す

■測 定
❹ ワークをカプセルに挿入
❺ 測定スタートボタンにて測定開始
❻ 測定が終わったらワークを取り出す

■仕 様

■型 式

電源電圧・消費電力

空 圧 源
ヘ リ ウ ム 源

ボンビングチャンバサイズ
適用ワークサイズ
使 用 温 度・ 湿 度
外 形 寸 法

AC100V±10%　単相  50/60Hz　2kVA
この他の電源電圧仕様については、ご相談ください。
0.5MPa以上 (JIS B8392-1:2012  清浄等級 1,3,1相当 )

0.5～ 1.0MPa (充填圧による )

φ80×70mm　ケース容積最大 120mL× 2個
1.2×1.0～ 2.5× 2.0、φ12～ 3.2× 2.5 (mm)

5～ 40℃、45～ 85%RH

W1000× D850× H1200 mm
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❶搬送
項　目 項　目

❷ CH数

❽キャリアタイプ

10 露点計

11 エアブースタ

12 窒素対応

❹表示器
❺ PF選択
❻電源電圧

❸ ALT型式

❾ He校正器

付加仕様

❼ワーク種類
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カプセル自動搬入・搬出
仕　様 仕　様

※本型式は、工場設定型式です。
お客様の仕様に合わせて弊社にて設定いたします。

1CH

無し

無し

無し

無し

有り

有り

有り

MI-172T
無し
100V

FL-515

無し

無し

FL-516

内部校正器 (TL-7)

1種

FL-517

外部校正器 (TL-8)

2種
ワークの種類に合わせて追加可能

❻❹
❺

タッチパネル

❶❸

❷

※ ボンビング時間、ボンビング後の放置時間の管理はタッチパネルにて行います。
※ 放置時間超過による警告は、ブザーが鳴ります。


